[image: image3.png]



[image: image1.png]E|i==Enf=y A ch A IEnLEIRTE]

NEW YORK CITY KIDS CLUB




[image: image2.png]crx IR EHRAS KB TM
chippacking





证券代码：688216                                        证券简称：气派科技
气派科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                         编号：2026003

	投资者关系活动类别

	(特定对象调研        (分析师会议

□媒体采访            □业绩说明会

□新闻发布会          □路演活动

□现场参观


□其他

	参与单位名称及人员姓名
	国源信达 章耿源
壹泽投资 曹家强

	时间
	2026年3月10日 9:30-11:00

	地点
	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书 文正国

	投资者关系活动主要内容介绍

	公司介绍基本情况
略

问答环节

公司目前主要以传统封装为主并且毛利率不高，请问在此背景下公司的发展方向如何？
答：2018年至今整个行业从传统封装产能扩张、产能消化、去库存，到目前的景气度恢复，公司将根据市场景气度回暖全力以赴扭亏为盈；在产品结构方面，公司持续做好特色产品，持续提高DFN、QFN占有率；在先进封装方面，公司在稳定自身业务情况下，陆续开展先进封装的自研，同时持续关注能相互赋能的并购标的。

请问公司订单的集中哪些类型？

答：公司产品应用主要是大消费类为主，具体比如手机、家电、蓝牙、电源管理等，其他包括存储、储能、工控、5G通讯等等。

3、请问公司今年可以完成扭亏吗？

答：从原材料成本看，目前如铜、银、金等原材料上涨；从客户端看，部分客户对产品价格非常敏感，公司逐步在推动价格调整。随着行业整体转暖，公司将全力以赴去改善经营，2026年是否扭亏还需要根据行业景气度能否持续以及公司产品价格调整进度等因素综合来看。

4、公司目前订单如何？
答：由于AI、算力、存储等需求对封装产能需求较高，挤占了封测行业龙头的封装产能，公司从2025年四季度开始订单逐步饱满，目前公司整体订单情况向好。

5、请问公司在价格、毛利率方面有什么计划？

答：一是公司对产能结构进行调整，逐步调整亏损产品产能分配；二是对部分产品价格的调整；三是通过调整各产品产能分配结构。由于上游原材料的价格上涨，公司已在春节前进行了一轮封测价格调整、但幅度和范围较小，后续将根据上游原材料价格及市场景气度的情况择机开展封测价格调整事宜。
6、请问公司近期的定向增发的募集资金用途以及资金来源？

答：募集资金全部用于补充流动资金；资金来源一部分控股股东于2025年1月进行的协议转让所得资金，另一部分为控股股东自筹资金。

7、公司有进行股权激励吗？

答：公司在2023年开始进行股票激励计划以及员工持股计划，覆盖人员在主管级别以上、人数在200多人。

8、请问公司目前在手订单如何，订单周期如何？

答：公司所在行业惯例是客户提前2-3月给出意向订单，正式订单一般在一个月内给出，目前待投订单在8-9亿只左右，此部分订单预计可生产24天左右。


	
	无

	日期
	2026年3月10日
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